Packnet

Plataforma Tecnolégica Espanola
de Envase y Embalaje

Packnet celebra sus 15 afios de compromiso con la innovacion tecnolégica

La Plataforma Tecnoldgica Espafiola de Envase y Embalaje recopila sus 15
afos de trayectoria e hitos mas significativos en el Libro Conmemorativo
PACKNET 15 afios innovando juntos.

Madrid, 12 de noviembre de 2024

En honor a los 15 afos de trayectoria de la Plataforma Tecnoldgica Espariola de
Envase y Embalaje os presentamos el Libro Conmemorativo PACKNET 15
anos innovando juntos, que pretende ser reflejo de su fundacién, crecimiento
y consolidacién como agente fundamental de la innovacién tecnoldgica en el
sector del packaging, y todo ello a través del testimonio de todas las entidades
que han sido protagonistas de su andadura.

PACKNET 15 anos innovando juntos también brinda la oportunidad de poner en
valor la aportacion de la Plataforma Tecnoldgica al ecosistema de innovacion
demostrando que es el foro de dialogo y colaboracion cientifica para todos
aquellos agentes implicados en el compromiso con la economia circular a lo largo
de la cadena de valor del envase y el embalaje.

En este sentido el Libro resalta la apuesta por la sostenibilidad y la necesidad de
cooperacién conjunta en el contexto actual como vectores clave en un sector que
continua orientado a la busqueda permanente de nuevas opciones mas
sostenibles y competitivas.
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